
1

 



2





+

-

+

-

+

-



3



–

®

–

®

®

–



4



–

®

–



5

Detail E

Edge of P.C.B.

G[n]

S[2m]

S[2m-1]

Detail F

2- Ø
(P.T.H.)

2.2 ±0.05

Detail G
(M) (1.575)

( Keep-out area )5.175G ( Keep-out area )

9.
7

3.2 ±0.05

E ±0.05

F ±0.05

5.
9

±0
.0

5
6.

7
 0 -0

.0
5

4.
6

 0 -0
.0

5

3.
9

±0
.0

5

A

Detail D

3.2F
A 7.175

(B)

E

Detail E

Ø  (2X)1.8

Ø  (2X)1.8

 (
2X

)
1.

88
±0

.0
5

 (4X)0.15

Detail E

Detail G

G[1]

S[2]

S[1]

Detail F

2.6 ±0.05

1.
82

+0
.0

5
 0

Ø1.82 +0.05
 0

 0.05 A
0.305 ±0.025

 0.05 A

0.305 ±0.025

TYP0.5

1.25

A

1.
07

5

4.1
( )6.1

X

Detail D

 0.05 A
0.15±0.01

 0.05 A

0.15 ±0.01

TYP0.5

1.25

S

S

S

S



•
•
•

•



6



•



11
.2

X Y



•

•



7



Section Z-Z

(Solder post)

1.2

1.
3

1
0.3

Detail V
(Signal・ Ground Terminal)

S[2]

S[1]

G[1]

G[n]
S[2m]

S[2m-1]
TYP

Ground Contact Pitch
1.5

12

3

A 7.175

TYP
Signal Contact Pitch

1.5

X

X

Y

Y

Detail W

TYP
Terminal Pitch

0.5

6.
7

6.
4

3.2

2-Ø 1.8

1.25
B

C

Detail V

13

0.025

1
X

3.
9

10
.3

4.7

Z
Z

Section X-X

Signal contact

Section Y-Y

Ground contact

2-Ø 1.8

2-
1.

88

4-
R

0.
15

2-Ø 1.8

Detail W

(Contact Terminal)

Signal Terminal
0.15

Ground Terminal
0.15

G[1]

S[2]
S[1]

S[2m]

G[n]

S[2m-1]

Connector mounting area

1.25

14
+0

.1
 0

Ø 1.82 +0.05
 0

1.
82

+0
.0

5
 0

2.6±0.05

0.305±0.0252-Ø2.2±0.05

3.2±0.05C±0.05

B±0.05

3.
9±

0.
1

8.
8

 0 -0
.1

1 0 -0
.1

{0.5x(p-1)}±0.05

0.5±0.025

(P.T.H)

•
•
•
•

•





8



I/O Panel

P.C.B.

(F
±0

.1
)

Th
ic

kn
es

s 
of

 I/
O

Pa
ne

l

G

Th
ic

kn
es

s 
of

Lo
ck

 P
la

te

H±0.1
J±0.1

7.
2±

0.
1

10
.3

±0
.1

K±
0.

2
Bo

ar
d 

Su
rf

ac
e

to
 I/

O
Pa

ne
l S

u
rf

ac
e

4.
7

X
Le

ng
th

 o
f S

ol
de

r
Po

st


•

11
.2

X Y



•

•



9



C

Detail A

1.
8

1.5

S

S

Detail C

 0.05 A

0.15 ±0.01

 0.05 A

0.15 ±0.01

TYP
Terminal pitch
0.5

1.25

G1

S1

S2

A

B 6.92
A

3

TYP
Ground Contact

1.5

TYP
Signal Contact

1.5

2-M2.5

7.
2

12.525
9.675C

D

12

X

X

Y

Y G1

S1

S2

G(n)

S(mx2)

S(mx2-1)

Section Z-Z
(Board pin)

 0
.1

2 
A

1.
2

±0
.0

5

1.3 ±0.05

1.
07

5 X
4.1
6.1
9.2

Z Z

Detail B

Detail
G(n)

Detail A

Ø 1.8  0
-0.05

3.2
F

E

6.
15

0.
3

6.
4

±0
.1

A
S(2xm)

S(mx2-1)

Section X-X

Gasket
Differential Signal Contacts

0.
3

±0
.0

5
10

.0
75

Insulator

Section Y-Y

Ground contact

Detail B

Spring

0.
33

+0
.1

0
-0

.1
5

Section S-S

0.3
60

°

G(n)

S(mx2)

S(mx2-1)

Detail D

Edge of P.C.B.

connec tor mounting a rea

6.
7

 0 -0
.0

5

5.
9

±0
.0

5

 0.12 A
2-Ø

(P.T.H.)

2.2 ±0.05

4.
6

 0 -0
.0

5

F

3.2

 0.1 A

2- Ø1.82 +0.05
 0

E

3.
9±

0.
05

1.575

10.525

K

J

9.
7

2.
6

A

(5
.5

5)

LG1

S1
S2

Detail D

 0.05 A
0.305 ±0.025

2.
6

+0
.0

5
 0 2.

6
+0

.0
5

 0

 0.05 A
0.305 ±0.025

TYP0.5

1.25

A



•
•
•

•



10



H±0.1

I±0.17.
2

±0
.1

10
.3

±0
.1

R
 MAX.

0.3

2- Ø 3

G±0.1

Panel

P.C.B.
(5.9)

( )1

1.85

(3.9)

4.
97

5





11



G(1)
S(2)

S(1)

Detail X
Scale 5/1

G(n)

S(mx2)

S(mx2-1)

2-M2.5

Gas ket

Detail X
S(1)

G(1)

S(2)

Ground con tact
1.5

Signal con tact
1.5

6.75J3

12

1.2

( J1)

J2 9.6

X

X

Y

Y

G(1)

S(1)

S(2)S(mx2-1)

S(mx2)

G(n)

Sheild c over

He xagon sc rew

6.
7

Solder po st

Ø
4

7.39 +0.3
 0

Front su rface of shield c over
to top of he xagon sc rew

5.8 Max

(Center of dimension value 1.3mm)
6.1

1.3

9.2

10
.0

75

X

7.
6

+0
.1

0
-0

.1
5

Section X-X

Signal con tact

Insula tor

Si
gn

al
te

rm
in

al
he

ig
ht

0.
3

Section Y-Y

Ground con tact

G
ro

un
d

te
rm

in
al

he
ig

ht

0.
3

Detail B

Detail A

Detail B

Detail A

Edge of P.C.B

S(mx2)

S(mx2-1)

G(n)

Detail C

Detail D

Detail C

G(1)

S(1)

S(2)

Detail D

0.5

0.15

0.15

J6±0.05

7.65J8

9

0.305 ±0.025

2.
6

+
0.

05
 0

Ø 1.82 +0.05
 0

2.6 ±0.05

1.
82

+
0.

05
 0

J6

J7 4.75

1.25
4.1

1.
07

5

J7±0.05 4.75 ±0.05

2-Ø ±0.05

(P.T.H)

2.2

3.
9

±
0.

05

4.
6

 0 -0
.0

5

5.
9

±
0.

05

6.
7

 0 -0
.0

5

0.305 ±0.025

2.
6

+
0.

05
 0

{(p-1)x0.5+1.25±0.05}

2-Ø1.8

2-Ø 1.8

4-0.15

1.
88

Detail B

Detail B
J6

J7

Detail A

4.75

0.15

1.25
0.5

0.15

Detail A

G(n)

2-  2.2 0.05
(P.T.H)

Detail D

Edge of P.C.B

S(mx2)
S(mx2-1)

J8
J7 0.05 4.75±0.05

J6 0.05

7.65

Detail C

3.
9±

0.
05

5.
9±

0.
05

4.
6

6.
7

0 -0
.0

5

0 -0
.0

5

9

+0
.0

5
0

+0
.0

5
0

+0
.0

5
0

+0.05
0

2.6±0.05

Detail D

1.
82

2.
6

2.
6

Detail C

1.82

0.305±0.025
0.305±0.025

G(1)
S(2)
S(1)

{(p-1)x0.5+1.25±0.05}

Detail B

Detail B

4-0.15

1.
88

2- 1.8

2- 1.8

4.1

1.
07

5



•
•
•
•

•



12





P.C.B

Panel

( )1

( )3.9
( )5.9

10
.3

±0
.1

 m
ax

.
2.

4

J13±0.1
J14±0.1

R
 m

ax.

0.3

2-Ø3.2 +0.05
 0

J15±0.1

10° 10°

4.
97

5

1.85



13

1.5

1.
8

Detail H

0.15
0.15

0.5

Ø
Alignment pin

1.8

1.25

Detail G

Detail J

Edge of P.C.B

S(mx2)

S(mx2-1)

G(n)

9

4.
6

 0 -0
.0

5

3.
9

±0
.0

5

7.65

J9±0.05

J11±0.05

J10±0.05 4.75 ±0.05

2-Ø
(P.T.H.)

2.2 ±0.05

6.
7

 0 -0
.0

5

5.
9

±0
.0

5

Detail GDetail H

J10

J9 4.75

G(1)

S(2)
S(1)

2.
6

+0
.0

5
 0

0.305 ±0.025

2- Ø1.82 +0.05
 0

0.305 ±0.025

2.
6

+0
.0

5
 0

{(p-1)x0.5+ ±0.051.25

Detail J

Solder po st

Ø
4

7.39 +0.3
 0

Front su rface of shield c over
to top of h exagon sc rew

5.8 Max

(Center of dimension value 1.3mm)
6.1

1.3

9.2

10
.0

75

X

7.
6

+0
.1

0
-0

.1
5





•
•
•
•

•



14



P.C.B

Panel

( )1

( )3.9
( )5.9

10
.3

±0
.1

 m
ax

.
2.

4

J13±0.1
J14±0.1

R
 m

ax.

0.3

2-Ø3.2 +0.05
 0

J15±0.1

10° 10°

4.
97

5

1.85





15





Ø



16



2-M2.5

6.75 C3

 M
in

.
(K

ey
 s

lo
t)

7.
7

C1
9.65 C2

K4(Key)
K3(Key)

(Key)2.25

1.7 Min.
(Key slot width)

(Key)0.75
(Key)3.75

K2(Key)
K1(Key)

Thumb screw

10.549

C4 10
.3

Ø C5





17



S3
S4

S7
S8

S(2m)

S(2m-1)

S2

G1

S1

G(n)

S(2m)

S(2m-1)
{ x(m-1)}

Signal contact
1.5

C
B

{1.5x(n-1)- }
Ground contact

0.75

S2
S1
S6
S5

S(2m-3)
S(2m-2)

3.
2

(A)

7.
9

Slot for guard for miss insertion to cover

Solder pad

(
)

7.
05

(
)

9.
55

18
.1

(D)

(E) 0.6
1.1

0.45

3.04

S(2m)

G(n)

S(2m-1)

S2

G1

S1 {1.5 x(m-1)}

{1.5 x(n-1)-0.75}
Signal contact

Ground contact

B
C

S8
S7
S4
S3

S(2m-1)

S(2m)



•
•

•



18

Co
nn

ec
to

r 1

La
be

l 1

Co
nn

ec
to

r 2

La
be

l 2

S1
G1

S2

S1
5

S1
6

G9

G1 S1
S2

S1
6

G9

S1
5

14
.4

(7
1.

9)
49

15
0±

20
15

0±
20

Fu
jit

su
 C

om
po

ne
nt

Li
m

ite
d

(L
ot

.N
o.

 S
ee

Ta
bl

e1
)

La
be

l 2

In
sp

ec
to

r
No

.

50
.8

±5

(C
ab

le
 as

se
m

bly
 p

ar
t n

um
be

r)

La
be

l 1

50
.8

±5

m
icr

oG
iG

aC
NTM

 I/
O

24.9

19.1±5

19.1±5

 



19





14
.4 49 22.9

7.
2

8.
7

10
.3

(24.9)

7.2 17.7

Screw M2.5

S1

S2

S15

S16



20

8.
7

10
.3

21

49 20.9

10
.5

(48.9)

7.2 41.7

Screw M2.5

S1

S2

S47

S48







21

(29.8)

8.
7

10
.3

14
.4

49 10.5

Screw M2.5

S1

S2

S15

S16

9.65 20.15







22



•









23

a



24

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

（ MHz)

5m

3m

2m

1m

 (dB)



25

•

•

•

•


	コネクタ接続形態
	コネクタ構造

	オーダー形格指定方法
	4X/12X I/Oソケットラッチタイプ（位置決めポスト付品/圧入ポスト付品）
	4X/12X I/Oストレートソケット（位置決めポスト付品/圧入ポスト付品）

	4X/12X I/Oソケットマウンティングイヤータイプ
	4X/12X I/Oソケットサムスクリュータイプ（位置決めポスト付品/圧入ポスト付品）
	4X/12X IOソケットサムスクリュータイプ（圧入ポスト付品）
	4X/12X I/Oメタルカバー（ラッチタイプ）
	4X/12X I/Oメタルカバー（サムスクリュータイプ）
	4X/12X I/Oプラグ
	4X I/Oケーブルアッセンブリ（ラッチタイプ/サムスクリュータイプ）
	4X I/Oループバックモジュール（ラッチタイプ）
	4X I/Oループバックモジュール（サムスクリュータイプ）
	工具
	伝送特性

